
AM/DM37x + WL1271 
Wi-Fi®およびBluetooth®プラットフォーム

プラットフォームの特長
• WLAN（IEEE 802.11 b/g/n）およびBluetooth 2.1
＋Enhanced Data Rate（EDR）ならびにクラス最高の
co-existence（同時動作）テクノロジーをワンチップに統
合済みです。

• LS Research社より周辺部品を内蔵し検証、認証済みの
量産可能なモジュールWL1271-TiWiをご提供します。

• WL1271-TiWiモジュールはAM/DM37x SWを統合
済です。

• ファームウェアおよびローレベルのドライバを含む機能を
システムに統合してご提供します。

• Enhanced Low Power（ELP）など各種テクノロジー
が、スループットおよび消費電力をシステム・レベルで最
適化します。

• ハードウェアおよびソフトウェアの試作に役立つ、多機能
の評価モジュールを供給します。

• Linux 2.6.x WLANドライバ、WPAサプリカント、オー
プンOBEX プロファイル、BlueZ Bluetoothを含む
SDK（ソフトウェア開発キット）を供給します。

• CLIベースで、WLANおよびBluetoothの各機能を体験
できる（説明付き）サンプル・アプリケーションおよびデモ
ンストレーション・プログラムを供給します。

• Getting Started Guide、文書資料およびサポート
入手先：www.ti.com/connectivitywiki

WL1271-TiWi WLANおよびBluetoothシステム
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プラットフォームの利点
• 実績あるTIの第6世代目のWLANテクノロジーが電子
機器間、インターネットおよび有線ネットワーク経由の
安全で高いスループット、高い信頼性のWi-Fiコネク
ティビティ機能を実現することができます。

• TIの第7世代目のBluetoothテクノロジーがパーソナ
ル・エリア・ネットワーク内の各種ローパワー・アプリケー
ションをサポートします。

• 確実な同時動作性を提供するテクノロジーが、WLAN
とBluetoothの各コアの間でインテリジェントな協調
動作および帯域幅の割当てを実現します。

• ELPテクノロジーが最終製品の電源効率および電池持
続時間を向上します。

• モジュールでの提供により、製造コストおよび運用コ
ストの低減、基板実装面積の縮減、認証を簡素化し、
RF開発をサポートします。

• ホスト・プロセッサとWLAN/Bluetoothを統合してあ
ることで、製品のハードウェアおよびソフトウェアの開
発が簡素化され、市場投入時間の短縮に役立ちます。

• WLANおよびBluetoothの機能を必要とする各種ア
プリケーションの試作および開発を実現する評価ツー
ルを供給します。

主な特長
WL1271-TiWi

• IEEE 802.11 b/g/n 準拠

• WLAN 送信電力（typ）： 
・ 11Mbps、CCK（b）：+20dBm 
・ 54Mbps、OFDM（g）：+14.5dBm 
・ 65Mbps、OFDM（n）：+12.5dBm

• WLAN受信感度（typ）： 
・ 11Mbps：－89dBm 
・ 54Mbps：－76dBm 
・ 65Mbps：－73dBm

• Bluetooth v2.1＋EDR 
. Bluetooth送信電力を向上：+9.5dBm 
. 受信感度：－92dBm

• クラス最高のco-existence（同時動作）テクノ
ロジーをワンチップに統合

• Enhanced Low Power（ELP）テクノロジー

• TCXO、パワーレギュレーションおよびU.FLア
ンテナ・コネクタをオンボードに実装

• ANTおよびBLE（Bluetooth Low Energy）は
ソフトウェアアップグレードで対応

• FCC/IC/CE の認証を取得済

• WL1271-TiWiモジュール・サイズ： 
13mm×18mm×1.9mm

AM/DM37x ARM Cortex-A8

• 最高1GHzで動作するCortex-A8プロセッサお
よびNEON™コープロセッサ

• 3Dグラフィクス・アクセラレータ（3715）

• オンチップの64KB SRAM

• ＬＰＤＤＲおよびNANDインターフェイス

• USB HS Host×3、2.0 OTG

• MMC/SDカード・インターフェイスを3本搭載

例



Platform barおよびMSP430はTexas Instruments の登録商標です。 BluetoothのワードマークおよびロゴはBluetooth Sig, Inc.が所有し、使用許諾済です。
すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

ハードウェアおよびソフトウェア用の開発ツール

S-0107

TMDXEVM3730: AM/DM37x Evaluation module

Wireless connectivity adapter board

JAJT113

プラットフォーム・リソース
• TIの技術者への質問受付先：http://e2e.ti.com/forums

• TIのコネクティビティ　ウィキペディア：

www.ti.com/connectivitywiki

WL1271＋AM/DM37xプラットフォーム
ハードウェア

• AM/DM37x EVM：

・ 1GHz ARM Cortex™-A8プロセッサ

- 256 MB MDDR/512 MB NAND

- TPS64102 パワー・マネージメント・モジュール

- 3.7 LCD タッチ・スクリーン

- ペリフェラルへのアクセス

• ワイヤレス・コネクティビティ・アダプターボード

- TCXOを統合したWL1271-TiWi モジュール

- 2.4GHzチップ・アンテナまたはU.FLアンテナ・コ
　ネクタ

- EVMの拡張コネクタにプラグインで接続

ソフトウェア

• ユーザー・インターフェイスおよびデモンストレーション
とともに、TIのLinux SDK（ソフトウェア開発キット）に
統合、検証済

• WLANおよびBluetoothソフトウェアをサポート

• Wi-FiおよびBluetoothの仕様への適合を試験済のコ
アIP

• オープン・ソースのLinuxドライバ群：Kernel 2.6.x、
TI WLANドライバ、BlueZ Bluetoothスタック

• ユーザー・ガイド、コンプリートなAPIリファレンス、ア
プリケーション・ノート、デモンストレーション・アプリケー
ションおよびサンプル・コード

WL1271-TiWi Module

プラットフォーム・パートナ各社
• Linuxシステムの統合：Mistral

http://www.mistralsolutions.com

• ハードウェアおよびアンテナ設計：LS Research

http://www.lsr.com

• Win CEシステムの統合：Adeneo

http://www.adeneo-embedded.
com

ご注意 ： 本資料に記載された製品・サービスにつきましては予告なしにご提供の中止または仕様の変更をする場合がありますので、本資料に記載された情報が最新のものであることをご確認の
上ご注文下さいますようお願い致します。
TIは製品の使用用途に関する援助、お客様の製品もしくはその設計、ソフトウェアの性能、または特許侵害に対して責任を負うものではありません。また、他社の製品・サービスに関する情報を記
載していても、TIがその他社製品を承認あるいは保証することにはなりません。
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